
2020年度インターンシッププログラムについて 

 

今年度のインターンシッププログラムについて、夏期実施予定分は延期または中止とし、春期

実施分については現在のところ実施する方向で計画しています。各プログラムの内容、実施時期

をよく確認しておいて下さい。尚、延期したプログラムについても今後のコロナウイルス等により中

止することがあります。 

 

【全インターンシップ共通】 

募集期間：2020年 10月 1日（木）～10月 23日（金）（予定） 

書類選考：2020年 10月下旬 

第１希望から第３希望まで提出することができます。 

学部生は専門科目・その他の科目の「課外活動コース」を原則全員が履修します。 

 

【海外インターンシップ】 

１ シリコンバレーA （延期） 

 概要：シリコンバレーにあるハッカー道場でデジタルデバイス等を用いた開発を 

行うプログラム。現地エンジニアの前で発表も行う。 

 対象： 会津大学学部生及び博士前期課程学生 

※ アメリカのビザを取得可能な留学生は可 

 助成金： 本学から旅費、宿泊費の一部を支援する。 

※ 過去に外のシリコンバレーインターンシップに参加した学生は全額自己負担とする。 

 １次選考 

     内容： 書類選考 

 ２次選考 

     内容： ハッカソン 

     選考に際して留意する点： 

        成果物、プレゼンテーション、チームワーク 

時期： 2020年 11月上旬（土日、予定） 

 ３次選考 

     内容： 面接 

     選考に際して留意する点： 

        目的の明確さ及び参加意欲、技術力、コミュニケーション力、英語力 

     時期： 2020年 11月中旬（予定） 

 事前研修： 2021年 2月中旬（予定） 

 現地研修： 2021年 2月下旬～2021年 3月上旬（２週間） 

 事後研修： 2021年 4月下旬（予定） 



 

２ シリコンバレーC（新） 

 概要：シリコンバレーにあるハッカー道場が主催するハッカソンに参加し入賞を目指すプログラ

ム。 

 対象： 会津大学学部３年～博士後期 D3の学生 

※ アメリカのビザを取得可能な留学生は可 

助成金： 本学から旅費、宿泊費の一部を支援する。 

※ 過去に外のシリコンバレーインターンシップに参加した学生は全額自己負担とする。 

１次選考 

     内容： 書類選考 

 ２次選考 

     内容： ハッカソン 

     選考に際して留意する点： 

        成果物、プレゼンテーション、チームワーク 

時期： 2020年 11月上旬（土日、予定） 

 ３次選考 

     内容： 面接 

     選考に際して留意する点： 

        目的の明確さ及び参加意欲、技術力、コミュニケーション力、英語力 

     時期： 2020年 11月中旬（予定） 

 事前研修： 2021年 1月上旬～2021年 2月上旬（予定） 

現地研修： 2021年 2月中旬（1週間）（予定） 

 事後研修： 2021年 4月下旬（予定） 

 

３ シリコンバレーB （延期） 

 概要：TDK 株式会社の関連会社でシリコンバレーのスタートアップ企業 InvenSense にてセンサ

ーに関するシステム開発を行うインターンシッププログラム。 

 必要となる知識：機械学習、画像解析、Python 等 

 対象： 会津大学学部３年～博士後期 D3の学生 

※ アメリカのインターンシップビザ J-1を取得可能な学生 

      選考時期：  

        １次選考 

           内容： 書類選考 

        ２次選考 

           内容： 面接 

           選考に際して留意する点： 



             目的の明確さ及び参加意欲、技術力、コミュニケーション力、英語力 

      事前研修： 2020年 12月中旬（予定） 

      現地研修： 2021年 1月上旬～2021年 3月下旬（３か月）（予定） 

事後研修： 2021年 4月下旬（予定） 

 

 

４ ベトナム A（新） 

 概要： 日本の ICT 企業「日商エレクトロニクス」のベトナム現地法人に派遣、Web システムに関

する対日オフショア開発を経験する。（日商エレクトロニクスの奨学寄附金による事業） 

 対象： 会津大学学部２年～博士前期 M1の学生 

※ 留学生の場合、ビジネスレベルの日本語が話せることを参加の条件とする。 

助成金： 日商エレクトロニクスからの奨学寄附金により旅費、宿泊費の一部を支援する。 

選考時期： 

        １次選考 

          内容： 書類選考 

        ２次選考 

          内容： 面接 

           選考に際して留意する点： 

             目的の明確さ及び参加意欲、技術力、コミュニケーション力、英語力、 

ビジネスレベルの日本語 

事前研修： 2021年 1月（予定） 

      現地研修： 2021年 3月上旬～2021年 3月下旬（４週間）（予定） 

事後研修： 2021年 4月下旬（予定） 

 

 

５ DNA インターンシップ（中国・大連） 

概要： 中国・大連に渡航、午前中は中国の情報系の大学「大連東軟信息学院」にて中国の ICT

ビジネス事情を学び、午後はアルパイン大連開発センターにてカーナビゲーションシステムのテス

ト工程のインターンシップを行う。 

 対象： 会津大学学部２年～博士前期 M1の学生 

※ 中国国籍（香港を除く）の学生は参加できない。 

助成金： 大学及び JASSOから旅費、宿泊費の一部を支援する。 

※ 過去に外のシリコンバレーインターンシップに参加した学生は全額自己負担とする。 

      選考時期： 

        １次選考 

          内容： 書類選考 



        ２次選考 

          内容： 面接 

           選考に際して留意する点： 

             目的の明確さ及び参加意欲、技術力、コミュニケーション力、英語力 

事前研修： 2021年 2月（予定） 

      現地研修： 2021年 3月上旬～2021年 3月中旬（２週間）（予定） 

事後研修： 2021年 4月下旬（予定） 

 

６ SOVOプロジェクト（中国・大連） 

概要： 中国・大連に渡航、中国の情報系の大学「大連東軟信息学院」にて創業プログラムに参

加、AI に関するものづくり（AI カー）を作り、新規 ICT ビジネスを提案する。また中国の ICT ビジネ

ス事情も学ぶ。（会津ゼネラルホールディングスの奨学寄附金による事業） 

 

 対象： 会津大学学部２年～博士前期 M1の学生 

※ 中国国籍（香港を除く）の学生は参加できない。 

助成金： 会津ゼネラルホールディングスの奨学寄附金より旅費、宿泊費の一部を支援する。 

      選考時期： 

        １次選考 

          内容： 書類選考 

        ２次選考 

          内容： 面接 

           選考に際して留意する点： 

             目的の明確さ及び参加意欲、技術力、コミュニケーション力、英語力 

事前研修： 2021年 2月（予定） 

      現地研修： 2021年 3月上旬～2021年 3月中旬（２週間）（予定） 

事後研修： 2021年 4月下旬（予定） 

 

  



７ 国内インターンシップ（中止・延期） 

○ 国内 A（アルプスアルパイン株式会社アルパインカンパニー） 

今年度非開講（中止） 

 

○ 国内 B（株式会社サイバーエージェント） 

春期に実施可能か企業と調整し、実施できる場合は改めてアナウンスする。 

 

○ 国内 C（アルプスアルパイン株式会社アルプスカンパニー） 

今年度非開講（中止） 

 

○ 国内 D（サイバートラスト株式会社） 

春期に実施可能か企業と調整し、実施できる場合は改めてアナウンスする。 

 

８ 地域インターンシップ 

○ 地域 A（株式会社アイザック） 

  今年度非開講（中止） 

 

○ 地域 B（TIS株式会社） 

春期に実施可能か企業と調整し、実施できる場合は改めてアナウンスする。 

 


